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Eutect entwickelt Thermoden-
Létanlage fiir belgischen Auto-
mobilzulieferer: Automatisierte
Verkabelung von Sensormatten
fiir Pkw-Lenkrader mit groem
Durchsatz und hoher Qualitit
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Datenlogger und Schnittstellen: Fiir Steuerung und Uberwachung von Ferti-
gungsprozessen miissen Daten an den richtigen Stellen gesammtelt werden

MID i 3D-Druck

Additive Fertigungsverfahren fiir 3D-MID: Mittels Lasersintern Kupfer-
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INTERNATIONAL GROUP

Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fur die Herstellung

von hochwertigen‘Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, GroBbritannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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FELDER - Zinn aus fairen Ressourcen zur Herstellung von
|6ttechnischen Produkten fiir hochste Anspriiche. Zinn,
bevorzugt von Produzenten, die sich sowohl fiir ihre Be-
legschaft in Form von guten Arbeitsbedingungen als auch
fiir die Umweltbedingungen innerhalb der Abbaugebiete
einsetzen. Der Lohn aller Mitarbeiter muss ausreichend
sein, um den Familien eine unbeschwerte Zukunft zu
gewdhrleisten.

Besuchen Sie uns in Miinchen zur Productronica 2021:
Halle A4, Stand 381

FELDER GMBH -Lottechnik e D-46047 Oberhausen
Tel.: 0208 85035-0 e www.felder.de
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Tel. +49 30 340 60 30 50 1250
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EIPC - Der Europaische
Elektronik-Verband

Tel. +31 46 4264258 1262
WWW.€ipc.org

ZVEl:

Die Elektroindustrie

ZVEI:

Die Elektroindustrie

Fachverband Electronic
Components and Systems

Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org
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and Electronic Systems
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INTERNATIONAL
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Deutschland e. V. 1294
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

Forschungsvereinigung l

Réumliche Elektronische

Baugruppen 3-D MID e. V. 1304
MID Tl +49 911 5302-9100

info@3dmid.de, www.3dmid.de J

DVS - Deutscher Verband ‘
flr SchweiBen und

verwandte Verfahren e. V.

Tel. +49 211 1591-0 1312
romina.krieg@dvs-hg.de

www.dvs-ev.de
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